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报告简介

半导体材料是支撑集成电路、半导体器件及新型显示产业发展的核心功能性基础材料，涵盖晶圆制造材

料与封装材料两大核心板块，包括硅片、光刻胶、电子特气、抛光材料、靶材、封装基板等关键品类。

作为芯片制造的“粮食”，半导体材料具有技术壁垒高、纯度要求严苛、认证周期长、产业链协同紧密

的特征，其性能直接决定芯片的制程精度、良率与可靠性，是保障国家信息安全、推动数字经济与先进

制造业发展的战略性关键领域，也是“十五五”期间我国半导体产业自主可控攻坚的核心环节。

当前全球半导体材料市场格局高度集中，国际巨头主导高端市场，中国行业发展呈现需求旺盛、追赶加

速、替代攻坚的整体态势。国内已形成覆盖基体材料、制造材料、封装材料的完整产业体系，在中低端

领域实现规模化供给与稳定配套，部分细分品类进入主流供应链。但高端硅片、先进光刻胶、高纯电子

特气等核心产品仍存在技术积累不足、量产稳定性欠缺、核心原材料依赖进口等短板，对外依存度偏高

。政策层面，国家大基金三期及专项规划持续加码，将半导体材料列为重点突破方向;产业层面，下游晶

圆厂扩产与AI算力需求爆发，为本土材料企业提供验证窗口期与替代机遇，行业进入自主突破关键期。

未来，半导体材料行业将呈现国产化加速、技术高端化、产业链自主化、应用场景扩容、竞争格局集中

化的核心趋势。技术层面，伴随先进制程、HBM、先进封装等技术迭代，材料向高纯度、高精度、高稳

定性、低缺陷方向升级，化合物半导体、高端电子化学品等成为研发热点。市场层面，AI服务器、智能

汽车、云计算等新兴领域需求持续爆发，驱动中高端材料需求扩容，重构行业增长逻辑。产业层面，本

土企业向上游核心原料与专用设备延伸，构建“材料-设备-

晶圆厂”协同验证体系，资源向技术创新强、认证进度快、产能规模大的头部企业集中，行业整合提速

。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据

了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、
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全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及

半导体材料行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国半导体材料行业的供需状况、发展现状

、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外半导体材料行业的发展现状、如何面对行业的发展

挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了半导体材料

行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于半导体材料产品生

产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国半导体

材料行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。
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